2260107: Lieferung von InP-Wafers

VO: UvgO Vergabeart: Ex post Verdffentlichung (Binnenmarktrelevanz)
Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung IHP GmbH

Postanschrift Im Technologiepark 25

Ort 15236 Frankfurt (oder)

Telefon +49 3355625-0

Fax +49 3355625-333

E-Mail sourcing@ihp-microelectronics.com
URL www.ihp-microelectronics.com
UST.-ID DE 138996546

Art und Umfang der Leistung
Lieferung von Halbleiter-Wafern

-60 Stlick 3-inch InP, S-dotierte Wafers
-30 Stiick 3-inch InP, Fe-dotierte Wafers
-48 Stlck 3-inch GaAs, mechanische Ausfihrung

Haupterfiullungsort

Bezeichnung IHP GmbH

Postanschrift Im Technologiepark 25

Ort 15236 Frankfurt (oder)
Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung SEI Interconnect Products (Euroe) Ltd.
Ort 22844 Norderstedt

Sonstige Angaben

ggf.Losnummer, 2260107

Auftragsnummer, 0.a.

Verfahrensart
Verfahrensart Verhandlungsvergabe

Zuséatzliche Angaben
Es wurde im Vorfeld eine 6ffentliche Ausschreibung IHP-2025-080 durchgefiihrt. Das Angebot des einzigen Bieters musste leider
ausgeschlossen werden.

Identifikationsnummer: CXSTYYDYTZ5XW4XP
Bekanntmachungs-ID: CXPOYHLHF2Q
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